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实习单位: 华厦半导体（深圳）有限公司 

华厦镓碳科技（深圳）有限公司 

实习职位： 研发助理 

实习时间: 2025 年 6-8 月 （2-4 个月） 

实习地点: 深圳南山香港理工大学产学研基地 
深圳坪山龙田莹展科技园 B1B 栋 201 

实习模式: 线下 

职位数量 6 

职位编号: GBA005 

公司简介: 

• 华厦是一家专业从事半导体集成电路高纯材料，基础材料研发及生产的高新技术企业。华厦半导
体致力于半导体集成电路用：高纯单质金属、高纯化合物等产品的产业化研发与生产。拥有完全
自主可控的数十项发明及实用新型专利，覆盖了从装备、到产业化工艺的全产业链布局。并获得
了相关华厦多个商标注册。 

• 旗下：华厦镓碳科技是中国第一家采用液态镓基多元合金材料布局应用在绿色碳中和领域。已取
得数项专利。公司于 2023 年成立，至今已获：2023 年深创赛优秀奖（获创业资助）；2023 年
YGT 全球青年环保创新计划优秀奖；第七届中关村国际前沿科技大赛绿色低碳领域全球十强；已
获新加坡机构 SMU 及香港基金支持。 

• AI 应用领域，华厦也深度布局液态镓基多元合金应用在柔性电子，特别在电子皮肤，智能穿戴及
脑机接口等电极。同时华厦在液态金属散热方面也有布局，创新性地研发及生产集成电路专用的
镓基合金材料导热片及导热膏。 

• www.hxszcn.cn 

 
职位内容: 

• 协助工程师，从事文字研究工作。 例如： 专利收集，行业信息整理，技术对比分析等。 

学科需求: 

• 材料工程，半导体集成电路，碳中和等 

工作时间: 

• 5 月/6 月/7 月/8 月/均可，2-4 个月整月均可 
• 每周实习时数：40 
• 周一至周五 9:00 – 6:00 

http://www.hxszcn.cn/
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薪资补贴： 

• 人民币 1000 元每月 

服装要求: 

• 便服 
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